Fispal Tecnologia 2008 abre espaco para discussao sobre
sustentabilidade

Professor da Maua coordena 2° Simpdsio Internacional de Alimentos & Bebidas

O debate sobre desenvolvimento sustentavel & um dos destaques da 242 Feira Internacional de
Embalagens e Processos para as Industrias de Alimentos e Bebidas - Fispal Tecnologia
2008. As novidades e tendéncias para o mercado de bebidas e alimentos sdo as principais
atracOes da edicdo 2008 da feira, que acontece de 03 a 06 de junho, no Pavilhdo de Exposicoes
do Parque Anhembi, em S&o Paulo. A Fispal Tecnologia 2008 abrira espago, também, para a
apresentacdo de temas que privilegiam o desenvolvimento sustentdvel, como energias
renovaveis e gestao de residuos, no Espaco Sustentabilidade. A expectativa dos organizadores
é receber 60 mil visitantes nos quatro dias dessa que é considerada a maior feira do setor na
América Latina.

O Centro Universitario do Instituto Maua de Tecnologia estara presente na Fispal Tecnologia
com um estande, localizado na Rua B 21, onde o visitante encontrara folders e informages
referentes aos cursos de graduacao, pds-graduacdo e MBA oferecidos pela instituicéo, além de
conhecer 0s servicos prestados pelo Centro de Pesquisas. Simultaneamente a feira, sera
realizado o Il Simpdsio Internacional de Alimentos & Bebidas, que contara com a
coordenag@o do professor da Maud, Antonio Carlos Dantas Cabral. Além dele, outros dois
docentes da instituicdo, os professores Gilberto Freire e Fabio Mestriner, participardo do
simpGsio como palestrantes.

A segunda edi¢ao do Simpdsio sera realizada em quatro dias; a cada dia com um tema diferente.
Na abertura, dia 03, o tema serd “Bebidas para o mercado popular’. Os palestrantes falardo
sobre esse mercado e as tecnologias disponiveis entre outros. A iniciativa visa apresentar e
analisar as adaptacdes de produtos e processos para atender esse mercado emergente no pais.
No dia seguinte sera debatida a importancia estratégica do Brasil no mercado de Snacks e as
inovagdes em biscoitos, balas e gomas de mascar, na palestra “Snacks no Brasil e no Mundo”.

Aproveitando o Dia Internacional do Meio Ambiente e Dia da Ecologia, a palestra da quinta-feira
(05) tera como tema “A Embalagem Amiga do Meio Ambiente”. A inten¢do dos palestrantes é
demonstrar como o descarte irresponsavel estd desvirtuando a fun¢do preponderante da
embalagem, que é minimizar perdas de produtos, abordando A Gestdo Estratégica de
Embalagem, com foco no meio ambiente, e o Desenvolvimento de sistemas de embalagem e
produtos integrando aspectos ambientais. O ultimo dia sera destinado a Logistica e a
apresentacdo de cases. Somente a palestra do dia 04 tem inscricdes gratuitas. O evento é
restrito a profissionais do setor. Outras informagdes no site www.fispal.com.br.

Servico - 242 Feira Internacional de Embalagens e Processos para as Industrias de
Alimentos e Bebidas - Fispal Tecnologia 2008

Periodo: de 03 a 06 de junho

Horario: das 11h as 20h

Local: Anhembi - Avenida Olavo Fontoura, 1209 - Santana - Sao Paulo

Estande da Maua: Rua B 21

INSTITUTO MAUA DE TECNOLOGIA - IMT



O Instituto Maua de Tecnologia - IMT é uma entidade de direito privado, sem fins lucrativos, cujo
objetivo principal € promover o ensino técnico-cientifico, visando a formacdo de recursos
humanos altamente qualificados, que contribuam para o desenvolvimento socioeconémico do
pais.

Fundado em 11 de dezembro de 1961, o IMT foi autorizado pelo MEC, em janeiro de 2000, a
criar seu Centro Universitario com sede no Campus de Sao Caetano do Sul, onde estéo a Escola
de Engenharia Maua, que oferece curso de gradua¢do em Engenharia e desenvolve programa
de Pds-graduag@o em Engenharia de Processos Industriais, € o Centro de Pesquisas, que por
meio do desenvolvimento de projetos de pesquisa, trabalhos orientados por professores e
estagios, complementa a formagé@o dos alunos. No Campus de Sao Paulo estdo a Escola de
Administragdo Maua e o Centro de Educagdo Continuada em Engenharia e Administracgao.
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